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PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.

DNET

1

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit

Go To English Page

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.

Bidang Usaha Investasi, Jasa dan Perdagangan Umum

Telepon 021- 29410709

Faksimili 021-29410701

Alamat Surat Elektronik (email) corsec@indoritel.co.id

Tanggal Kejadian 23 Juli 2026

Jenis Informasi atau Fakta Material Perseroan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit

Uraian Informasi atau Fakta Material Perseroan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit
No. 20 tertanggal 23 Juli 2026 yang dibuat di hadapan Deni
Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Selatan, dengan PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Dampak kejadian, informasi atau fakta
material tersebut terhadap kegiatan
operasional, hukum, kondisi keuangan,
atau kelangsungan usaha Emiten atau
Perusahaan Publik

Tidak terdapat dampak material dari kejadian, informasi, atau
fakta material tersebut terhadap kondisi keuangan, aspek
hukum, maupun kelangsungan usaha Perseroan, selain
kewajiban Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga
dan pokok pinjaman sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Kredit.

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Wisma Indocement, Lantai 10

Corporate Secretary

Nama Pengirim

Telepon : 021- 29410709, Fax : 021-29410701, www.indoritel.co.id

PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.

Kiki Yanto Gunawan

PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.

Kiki Yanto Gunawan



Jabatan Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu 24-07-2026 10:06

1. 040-KI_Fasilitas Kredit_SMBC.pdfLampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.

bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.



Letter / Announcement No.

Issuer Name

Issuer Code

Attachment

Subject

040/DNET-CS/VII/2026.

PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.

DNET

1

The Company has entered into Credit Facility Agreement

Go To Indonesian Page

The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows

Name of Issuer or Public Company PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.

Business Activities Investasi, Jasa dan Perdagangan Umum

Telephone 021- 29410709

Faximile 021-29410701

Email Address corsec@indoritel.co.id

Date of Event 23 July 2026

Type of Material Information or Facts
The Company has entered into Credit Facility Agreement

Description of Material Information or
Facts

The Company has entered into Credit Facility Agreement No.
20 dated July 23, 2026, executed before Deni Thanur, S.E.,
S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta,
with PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Impact of event, material information or
facts towards Issuers or Public
Company’s operational activities, legal,
financial condition, or going concern

The event, material information or fact does not have any
material impact on the Company financial condition, legal
aspects, or business continuity, other than the Company
obligation to make payments of interest and principal in
accordance with the Credit Facility Agreement.

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.

Kiki Yanto Gunawan

Corporate Secretary

Kiki Yanto GunawanSender Name

PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.

Wisma Indocement, Lantai 10

Phone : 021- 29410709, Fax : 021-29410701, www.indoritel.co.id

Corporate SecretaryFunction

Date and Time 24-07-2026 10:06
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This is an official document of PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. is fully

responsible for the information contained within this document.


